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Resumen gjecutivo
El problema

Un sistema previsto debe ejecutar inferencia de IA sobre flujos de sensores continuos y de alta tasa en el
borde fisico — el entorno para el que Enkidu construye. La decision de plataforma se plantea entre la familia
DGX de NVIDIA, creada para IA en centro de datos, y su familia IGX, creada para el despliegue industrial y
médico en el borde. Elegir el nivel equivocado compromete al programa con hardware incapaz de satisfacer

ni el ancho de banda de ingesta ni el determinismo que exige el requisito.
Lo que demuestra este trabajo

Las dos familias comparten la generacion de GPU Blackwell y el ecosistema de software CUDA, pero estan
disefladas para extremos opuestos de la pila operativa. Para IA en el borde con procesamiento de sensores
de alta velocidad, la configuracion IGX Thor T7000 es la plataforma mas soélida: integra una SmartNIC
ConnectX-7 con dos puertos de 200 GbE, una ruta de cero copias GPUDirect RDMA hacia la memoria de la
GPU, el marco de procesamiento de sensores Holoscan, un dominio de seguridad funcional independiente y
un ciclo de vida de 10 afos [1][2]. DGX sigue siendo la eleccion correcta aguas arriba como entorno de
entrenamiento y desarrollo de modelos, y DGX Spark sirve como estacion de trabajo por desarrollador
porque comparte la ruta de desarrollo de ConnectX-7 y Holoscan Sensor Bridge [4](6].

Base de evidencia

Las especificaciones proceden de la documentacion y las publicaciones técnicas de plataforma de NVIDIA;
los precios proceden de precios de lista publicados, anuncios de mercados y cotizaciones OEM a agosto de
2026, convertidos a ddlares canadienses a un tipo supuesto de 1,37 CAD/USD (apéndice A). Cada cifra de

este documento lleva su fuente; los articulos sujetos a cotizacion se marcan como estimaciones.
Siguiente paso recomendado

Aprobar un ejercicio de dimensionamiento — inventario de sensores, ancho de banda por flujo y
presupuesto de latencia — para confirmar la configuracion T7000 por sitio de despliegue, y solicitar
cotizaciones formales en ddlares canadienses a un distribuidor IGX autorizado.



Glossary

Resumen

Este andlisis compara las familias de plataformas DGX e IGX de NVIDIA frente a un requisito de computacion
de IA en el borde y procesamiento de datos de sensores de alta velocidad. Expone la intencion de disefio de
cada familia, detalla las especificaciones y configuraciones actuales — DGX Spark, DGX Station GB300 y
DGX B300 por un lado; IGX Orin, IGX Thor T5000 y T7000 por el otro — y examina la ruta de datos del sensor
ala GPU que las separa. El IGX Thor T7000, con su SmartNIC ConnectX-7 integrada, su ingesta GPUDirect
RDMA, el marco Holoscan y un dominio de sequridad independiente, satisface el requisito enunciado; los
sistemas de clase DGX cumplen el papel complementario de entrenamiento y desarrollo de modelos, con
DGX Spark como estacion de trabajo del desarrollador. Una evaluacion ponderada, una arquitectura de
referencia en ciclo cerrado y precios indicativos en délares canadienses para cada nivel respaldan la
recomendacion. El analisis cierra con las limitaciones de la base de precios y el trabajo de

dimensionamiento necesario antes de la adquisicion.

1. Introduccion

Los operadores industriales y médicos despliegan modelos de IA mas grandes, mas sensores y flujos de
datos de mayor fidelidad en el borde, mientras la seguridad y el cumplimiento normativo exigen
comportamiento determinista y sequridad funcional verificable [2]. Dos familias de plataformas de NVIDIA
son candidatas para este requisito, y este documento las evalta. (Seccién resumida — véase la ediciéon

completa en inglés.)

CONTRIBUTIONS

2. Posicionamiento de plataformas

La cartera de computacion acelerada de NVIDIA abarca un continuo que va de los médulos embebidos a los
clusteres de varios bastidores. La familia DGX — Spark, Station y sistemas B300/GB300 a escala de bastidor
— se orienta al desarrollo de IA y al centro de datos [6][7][8]. La familia IGX — IGX Orin, y la generacién actual
IGX Thor formada por el sistema en moédulo T5000 y el kit de placa T7000 — se orienta a entornos regulados

en tiempo real: plantas de produccion, quiréfanos, maquinas auténomas e instalaciones de campo [1][2][10].



IGX — bring the Al computer
to where data is generated

DGX — bring the data
to the Al computer

Jetson / IGX Thor DGX Station DGX B300 /

1GX T5000 T7000 e s GB300 SuperPOD
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40-130 W =< ~430 W desktop, 240 W ~1.6 kW multi-kW
>

Physical edge (machine / facility) Data centre (Al factory)

Figura 1 - Posicionamiento de las plataformas NVIDIA en el continuo del borde al centro de datos
Fuente: [1][2][6]1[7].

La diferencia de filosofia de disefio importa mas que cualquier especificacion aislada. DGX supone
alimentacion acondicionada, refrigeracion y una trama de red orientada a la comunicacion GPU a GPU; lleva
los datos a una computadora centralizada. IGX supone que esta instalado en una maquina o un gabinete,
que ingiere flujos de sensores continuos y que decide dentro de un presupuesto de latencia, supervisado

por un dominio de seguridad independiente; lleva la computadora a los datos.

3. Especificaciones y configuraciones

Las tablas 1y 2 resumen los niveles DGX e IGX pertinentes para este andlisis: DGX Spark, DGX Station GB300
y DGX B300 por un lado; IGX Orin, IGX Thor T5000 y el kit de placa T7000 por el otro. Los sistemas DGX a
escala de bastidor se agregan en clusteres SuperPOD; la vista por sistema Unico es aqui el punto de

comparacion significativo. (Seccién resumida — véase la edicién completa en inglés.)

DGX B30O0 (SISTEMA EN

ATRIBUTO DGX SPARK DGX STATION (GB300) BASTIDOR)

Funcion Developer desktop and Deskside Al system Data-centre training and
prototyping inference node

Compute GB'0 Grace Blackwell GB300 Grace Blackwell Ultra 8 x Blackwell Ultra (B300) GPUs +
Superchip Desktop Superchip dual x86 CPUs

CPU 20-core Arm (Grace) 72-core Arm Neoverse V2, NVLink- ~ Dual-socket x86

Al performance ~1PFLOP FP4 (sparse)

128 GB unified LPDDR5X,
273 GB/s

Memory

C2C to GPU
Up to ~20 PFLOPS FP4

748 GB coherent (252 GB HBM3e +
496 GB LPDDR5X)

Tens of PFLOPS FP4 per system

HBM3e-class GPU memory pool



ATRIBUTO DGX SPARK DGX STATION (GB30O)
Networking ConnectX-7,200 Gb/s ConnectX-8 class, 800 Gb/s
class + 10 GbE

Power ~240 W Up to ~1.6 kW

Functional None None

safety

Lifecycle Standard product line Standard enterprise cycle

Tabla 1 - Especificaciones de la familia DGX - Fuente:

ATRIBUTO IGX ORIN IGX THOR T5000 (SOM)

Funcion Prior-generation edge Embedded module for
platform custom carrier boards

CPU 12-core Arm Cortex-A78AE 14-core Arm Neoverse V3AE

GPU (integrated)

Optional dGPU

Memory

High-speed
networking

GPUDirect sensor
path

Functional safety

Power System-dependent
Lifecycle 10-year
Tabla 2 - Especificaciones de la familia IGX -

Ampere-class, 248 TOPS
(module)

RTX 6000 Ada — to ~1,705
TOPS aggregate

64 GB LPDDR5 class
2 x 100 GbE QSFP28 (dev
kit)

Yes (dev kit)

Safety MCU + extensions

Blackwell, up to 2,070 FP4
TFLOPS

Via carrier-board design

128 GB LPDDR5X, 273 GB/s

Up to 4 x 25 GbE; no

integrated ConnectX-7

Not via ConnectX receiver
configuration

Safety Island + sMCU
40-130 W (SoC)

10-year, long-term support

Fuente:

DG6X B300 (SISTEMA EN
BASTIDOR)

InfiniBand / Ethernet fabric, 800
Gb/s class

Multi-kilowatt; data-centre
cooling

None — enterprise IT reliability
only

Standard enterprise cycle

[61[71[8]1[12].

IGX THOR T7000 (KIT DE PLACA)

Sensor-aggregation and Al edge
node

14-core Arm Neoverse V3AE
Blackwell, up to 2,070 FP4 TFLOPS
RTX PRO 5000/6000 Blackwell — to
~5,581 FP4 TFLOPS aggregate

128 GB LPDDR5X, 273 GB/s (+ dGPU
GDDR7)

ConnectX-7: 2 x 200 GbE QSFP112,
RDMA/RoCE

Yes — primary design pattern

Safety Island + sMCU
40-130 W SoC + up to ~300 W dGPU

10-year, long-term support

[1102]1[03]1[11].



IGX Thor T7000 — board kit

Thor SoC CUbect QSFP112
- RD,&{:C ConnectX-7 —v 200 GbE
14-core Arm Blackwell iGPU SmartNIC
Neoverse V3AE 2,070 FP4 TFLOPS /' (PCle Gen5 x32)
S QSFP112
PVA v3 vision 128 GB LPDDR5X 200 GbE
accelerator 273 GB/s
Bl Gens Optional dGPU
e Gen RTX PRO 6000
> x16 + x8 —> (= 5,581 FP4
TFLOPS total)
Safety domain

Functional Safety MCU
Safety Island (sMCU) BMC — remote management - real-time Linux
secure boot / root of trust - 10-year lifecycle

IEC 61508 / ISO 26262 design targets

Software — NVIDIA Al Enterprise - Holoscan - Isaac - Metropolis
CUDA / TensorRT - Rivermax - Jetson-compatible stack

Figura 2 - Diagrama funcional de bloques del IGX Thor T7000 — computo, E/S de sensores y dominios
de seguridad - Fuente: [2].

4. la ruta de datos del sensor a la GPU

El procesamiento de sensores de alta velocidad se rige menos por los TFLOPS maximos que por la forma en
que los bytes del sensor llegan a la memoria de la GPU. En un disefio convencional centrado en la CPU, cada
paquete atraviesa la NIC, la pila de red del nucleo, los buferes de la CPU, la memoria del sistema y una copia
PCle antes de llegar a la GPU. Cada etapa afiade copias, uso de CPU, presiéon de memoria, sobrecarga de

planificacion, latencia y fluctuacion de latencia.

IGX integra la SmartNIC ConnectX-7 en la placa para que los flujos de alta tasa — matrices de camaras
industriales, LiDAR, radar, ultrasonido — se escriban directamente en la memoria de la GPU mediante RoCE
usando GPUDirect RDMA, con la transferencia descargada de la CPU [2][4]. Combinado con el Holoscan
Sensor Bridge, que converge interfaces de sensores heterogéneas sobre Ethernet, esto forma una

canalizacion de ingesta determinista y de cero copias.



Conventional CPU-centric path IGX zero-copy path (GPUDirect RDMA)
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v v
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Figura 3 : La ingesta convencional centrada en la CPU y la ruta de cero copias ConnectX-7 /
GPUDirect de IGX - Fuente: [2]1[4].

Un ejemplo trabajado: cinco sensores que producen 20 + 20 + 10 + 10 + 40 Gb/s dan cerca de 100 Gb/s de
ingesta continua. Un T7000 lleva esta carga en un solo puerto de 200 GbE, dejando margen para el trafico
de rafaga y sincronizacion y un seqgundo puerto para redundancia. Un sistema centrado en la CPU que
sostuviera la misma tasa a través del ndcleo consumiria una parte sustancial de la capacidad de CPU antes

de que empiece cualquier inferencia.

4. Latencia y determinismo

DGX optimiza ante todo el rendimiento — el trabajo completado por unidad de tiempo. IGX optimiza en
conjunto la latencia, el rendimiento y el determinismo. Para los sistemas de sensores en tiempo real
gobierna la cola: un perfil de 5 ms de promedio y 12 ms en el peor caso sostiene el control en ciclo cerrado;
3 ms de promedio con 80 ms en el percentil 99,9 no. El soporte de Linux en tiempo real de IGX, la supervision

de seguridad por hardware y la ruta de datos descargada apuntan a acotar esa cola [2].

4.2 Holoscan

Para este requisito, el SDK Holoscan es casi tan determinante como el hardware. Aporta la canalizacién de
extremo a extremo — adquirir, sincronizar, preprocesar, filtrar, inferir, fusionar, analizar, emitir — e integra
GPUDirect RDMA, Rivermax, TensorRT, UCX, la descarga PVA y NVDEC/NVENC [4]. La guia de Holoscan de
NVIDIA recomienda un sistema IGX con SmartNIC ConnectX para el mejor rendimiento, y Holoscan Sensor
Bridge esté soportado en IGX Orin, IGX T7000 y DGX Spark — la base de la recomendaciéon de flujo de

desarrollo de la seccion 6 [4].



4.3 Seqguridad funcional

IGX Thor incluye un Functional Safety Island dedicado — un procesador de seguridad independiente que
aisla las cargas criticas para la seguridad — y un Safety MCU, con objetivos de disefio que incluyen IEC
61508 e ISO 26262 [2]. Si un flujo de sensor se cae o surge una anomalia mientras el sistema controla
maquinaria o un dispositivo médico, el dominio de seguridad puede imponer un comportamiento de
repliegue determinista con independencia del dominio principal de IA. DGX no ofrece arquitectura de
seqguridad a nivel de maquina, porque los centros de datos no la requieren. En despliegues requlados este

es con frecuencia el factor decisivo, por delante del rendimiento bruto.

O. Evaluacion comparativa

Como DGX Spark es el unico producto DGX con credenciales genuinas de canalizaciéon de sensores, la
comparacion Spark-T7000 es la mas relevante para la decision. La tabla 4 califica a cada candidato sequn
criterios ponderados para IA en el borde con procesamiento de sensores de alta velocidad. (Seccién

resumida — véase la edicién completa en inglés.)

ATRIBUTO DGX SPARK IGX THOR T7000

Architecture GB10 Grace Blackwell Thor (Blackwell iGPU) + optional dGPU

Al compute ~1 PFLOP FP4 2.07 PFLOPS iGPU; up to 5.58 PFLOPS with RTX
PRO 6000

Memory 128 GB unified, 273 GB/s 128 GB LPDDR5X, 273 GB/s + dGPU GDDR7

Sensor NIC ConnectX-7,200 Gb/s class ConnectX-7, 2 x 200 GbE QSFP112

GPUDirect / Sensor Bridge Yes / yes Yes / yes — primary platform

PCle expansion Limited Genb x16 + x8

PVA - Safety Island -sMCU- ~ —-—.—.— Yes - yes - yes - yes

BMC

Industrial lifecycle, 10-yr No Yes

support

Power ~240 W system 40-130 W SoC + up to ~300 W dGPU

Best role Developer desktop; pipeline Production edge sensor fusion and inference

prototyping

Tabla 3 - DGX Spark e IGX Thor T7000 - Fuente: [2][4][6].

CRITERIO PESO SERVIDOR DGX DGX SPARK IGX T5000 IGX T7000
Sensor bandwidth 20% 9 8 7 10
Low latency 20% 6 8 9 10

GPUDirect sensor path 15% 8 9 6 10



CRITERIO PESO SERVIDOR DGX DGX SPARK IGX T5000 IGX T7000

Al compute 15% 10 7 8 9

Edge integration 10% 2 6 10 10
Functional safety 5% 2 2 9 10
Industrial lifecycle 5% 5 4 10 10
Expansion 5% 9 4 7 10
Power efficiency 5% 1 8 10 7

Weighted total 100% 6.6 7.4 8.2 9.8

Tabla 4 - Evaluacion ponderada para el requisito enunciado - Fuente: evaluacioén del autor sobre
[1]1-[12].

O. Arquitectura de referencia

El sistema globalmente mas sdlido trata DGX e IGX como capas complementarias de un mismo ciclo cerrado.
La infraestructura de clase DGX en el centro de datos actua como fabrica de IA: entrena y ajusta modelos,
genera datos sintéticos, ejecuta analitica de flota y valida y optimiza modelos para el despliegue — con
TensorRT ajustando cada modelo a su nivel. IGX ejecuta esos modelos en el borde y devuelve datos de

campo curados. (Seccién resumida — véase la edicién completa en inglés.)



DATA CENTRE — Al factory

DGX B300 / GB300 class Model registry / MLOps
training - fine-tuning - synthetic data —> TensorRT optimisation - packaging
fleet analytics - validation OTA model + software updates

l checkpoints / models

DEVELOPMENT

DGX Spark — per developer
Holoscan pipeline prototyping
GB10 - ConnectX-7 - 200 Gb/s

optimised models,
OTA updates

curated field data,
logs, telemetry

validated pipelines

\ PHYSICAL EDGE — Wional Al

cameras IGX Thor T7000

LIDAR / radar ConnectX-7 - GPUDirect - GPU getuationly
’ : . H 5 local decisions
industrial sensors Holoscan fusion - real-time inference ek e
telemetry Safety Island supervision Y

Figura 4 - Despliegue en ciclo cerrado — DGX entrena, DGX Spark desarrolla, IGX T7000 opera
Fuente: [2][4][6].

/. Precios indicativos (délares canadienses)

Los precios son indicativos y estan destinados solo a comparaciéon presupuestaria. Las cifras en USD
provienen de precios de lista publicados, anuncios de mercados y cotizaciones de revendedores u OEM a
agosto de 2026 [5]-[9]; la conversion a délares canadienses supone 1,37 CAD por USD y varia con el tipo de
cambio (apéndice A). La tabla 5 presenta los rangos por nivel. (Seccion resumida — véase la edicion

completa eninglés.)

ARTICULO PRECIO USD TIPICO CAD APROX. NOTAS

Jetson AGX Thor Developer $3,499 list; $5,499 C$4,800 - C$7,550 Closest low-cost proxy for Thor-class

Kit (T5000 SolM) bundle listings [5] compute; limited-release kit

NVIDIA DGX Spark $3,999 at launch; C$5,500 - C$6,450 Per-developer workstation; ConnectX-7;
~$4,699 current [6] Sensor Bridge supported

IGX Orin Developer Kit Quote-based; est. C$8,000 - Via Arrow / partners; ConnectX-7 on dev
$6,000-$10,000 [3] C$14,000 (est.) kit

RTX PRO 6000 Blackwell $8,200 - $10,000 [9] C$11,200 - Optional dGPU for T7000; 96 GB GDDR7

dGPU C$13,700

IGX Thor dev kit + RTX PRO  Quote-based; est. C$18,000 - Production-representative edge

6000 $13,000-$22,000 C$30,000 (est.) configuration



ARTICULO PRECIO USD TIPICO CAD APROX. NOTAS

DGX Station (GB300) $90,000 - $115,000 [7]  C$123,000 - OEM-built — ASUS, Dell, HP, MSI,
C$158,000 Supermicro, GIGABYTE
DGX B300 system $300,000 - $350,000 C$411,000 - Rack system; excludes fabric, storage,
(8] C$480,000 facility

GB300 NVL72 / SuperPOD Multi-million per rack Multi-million CAD Cloud or colocation often preferable to
8] capital purchase

Tabla 5 - Precios indicativos por nivel de plataforma - Fuente: [5][6]1[71[81[9]; base de
conversion en el apéndice A.
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Figura 5 - Rangos de precio indicativos en CAD por nivel de plataforma, escala logaritmica
Fuente: tabla 5.

&. Limitaciones y alcance

Las cifras de rendimiento de IA citadas son picos de aritmética dispersa del fabricante (FP4) y no son
directamente comparables con el rendimiento medido de una aplicacién; no se realizé ninguna prueba
comparativa de los sistemas candidatos para este documento. La base de conversion a CAD es un supuesto
de agosto de 2026 y excluye impuestos, aranceles, envio y soporte. (Secciéon resumida — véase la edicion

completa en inglés.)

Q. Conclusion y proximos pasos

Si la pregunta fuera qué plataforma aporta mas cémputo de IA, DGX se llevaria la respuesta. Frente al
requisito real — IA en el borde con procesamiento de sensores de alta velocidad — el IGX Thor T7000 es la

arquitectura mas soélida, y el factor decisivo es el disefio completo de procesamiento de sensores mas que



la GPU sola: ingesta ConnectX-7 doble de 200 GbE, GPUDirect RDMA hacia la memoria de la GPU, Holoscan
como marco de canalizacion, descarga PVA, el Functional Safety Island y el Safety MCU, la manejabilidad
basada en BMC y un ciclo de vida industrial de 10 aros [1][2][4].

& Borde de produccién — IGX Thor T7000, con la dGPU RTX PRO 6000 Blackwell donde el tamafio del modelo o
el numero de flujos lo justifiquen; el SoM T5000 solo para disefios profundamente embebidos y de menor
ancho de banda.

& Desarrollo — un DGX Spark por desarrollador para prototipar canalizaciones Holoscan, probar el Sensor
Bridge y realizar ajuste fino a pequefa escala.

& Infraestructura central de IA — clase DGX B300/GB300, en propiedad, en colocacién o via DGX Cloud, para
entrenamiento, ajuste fino, datos sintéticos, simulacién y analitica de flota.

& Adquisicion — solicitar cotizaciones formales en CAD para el kit de desarrollo IGX Thor, el kit de placa T7000
y los precios de médulos por volumen a un socio IGX autorizado; validar la configuraciéon RTX PRO 6000 y la
envolvente térmica para el gabinete previsto.

< Dimensionamiento (siguiente paso inmediato recomendado) — enumerar el nimero y tipo de sensores, el
ancho de banda por sensor, las latencias media y en el percentil 99,9 requeridas y los modelos objetivo; de
ahi derivar la tasa de ingesta agregada, el requisito de iGPU frente a dGPU, la topologia de red y la ubicacion
de la canalizacion Holoscan/GPUDirect, y confirmar DGX Spark, IGX T5000 o T7000 por sitio de desplieque.

Con el inventario de sensores y los objetivos de latencia en mano, este documento se extiende a una
arquitectura de dimensionamiento concreta con tasas de datos estimadas, niumero de GPU y disefio de red

por sitio.
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Apendice A — Supuestos de precios

Base de conversion. Las cifras en dolares canadienses aplican un Unico tipo supuesto de 1,57 CAD por USD,
redondeadas al multiplo mas proximo de C$50 a C$1,000 seguin la magnitud. El tipo es un supuesto de
comparabilidad, no un pronéstico; los presupuestos de adquisicion deberian aplicar el tipo vigente y la
divisa cotizada por el distribuidor.

Construccion de las estimaciones. Donde no existe precio de lista — kits IGX Orin e IGX Thor — los rangos
estimados se anclan asi: el limite inferior al andlogo de hardware NVIDIA publicado mas cercano (Jetson AGX
Thor Developer Kit a US$3,499 [5], més el hardware industrial de la plataforma IGX, los componentes de
sequridad y el contenido ConnectX-7), y el limite superior a los precios reportados por la comunidad y por
sistemas de socios para hardware de clase IGX [3][11]. La fila combinada «kit de desarrollo IGX Thor + RTX

PRO 6000 suma la estimacion del kit y el rango publicado de la dGPU [9].

Exclusiones. Todas las cifras excluyen impuestos sobre las ventas, aranceles de importacion, corretaje,
envio, soporte extendido y componentes de suscripcion de NVIDIA Al Enterprise, gabinetes, cableado,
oOptica e instalacion. Las cifras de sistemas en bastidor excluyen la trama de red, el almacenamiento y los
costos de instalacion.

Lengua candnica: inglés. Las ediciones traducidas son artefactos derivados. Enkidu - Miovski
Group.



